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臺中市政府經濟發展局
規劃單位：長豐工程顧問股份有限公司
112年1月12日

一、計畫緣起與目的
二、計畫位置及範圍
三、擴大都計及產業園區範圍
四、產業園區產業引進規劃
五、土地整體規劃構想
六、開發執行方式及期程規劃
七、活動斷層地質敏感區地質

鑽探與評估作業

簡報
大綱

【經發局辦理規劃進度說明】



2

❖計畫緣起

【臺中市區域計畫指認新訂擴大都市計畫區位】

一
、
計
畫
緣
起
與
目
的

⚫臺中市區域計畫(107.01)指認具產業發展潛力、未登記工廠
群聚之「擴大神岡都市計畫(產業型)」。

⚫為前瞻基礎建設計畫補助設置之平價產業園區。

⚫依「產業創新條例」、「都市計畫法」、「環境影響評估法」
等相關規定辦理擴大神岡都市計畫產業園區。

❖計畫目的

⚫建構永續經營產業園區。

⚫提供合法工廠擴建、
外商投資及新興產業
發展等用地需求。

⚫增加就業人口、推動
產業發展。



⚫北：溪頭路北側保安林與山崩地滑地質敏感區為界，並依實地
地形地貌排除已崩塌之區域。

⚫南：以和睦路一段、成功路及中平路等道路為界。

⚫東：以陽明山排水溝為界。

⚫西：至和睦路960巷。

神岡區

園區位置
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❖位於豐潭雅神地區都市計畫西側神岡區非都市土地

本計畫區參考臺中市區域計畫劃定範圍
二
、
計
畫
位
置
及
範
圍

107.12.25公告
屯子腳活動斷層



❖擴大都市計畫範圍178.16公頃
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⚫ 考量範圍及規劃完整性，將活動斷層地質敏感
區納入都計範圍

⚫ 範圍北側配合公聽會意見，納入夾雜農牧用地，
故範圍勘選原則：

一. 臺中市區域計畫指認範圍為原則

二. 避免使用環境敏感地區及實地地形崩塌地

三
、
擴
大
都
計
及
產
業
園
區
範
圍

⚫ 屯子腳活動斷層地質敏感區是否排除尚待確認

✓現正辦理活動斷層地質敏感區基地地質調查及安全
評估報告，釐清影響情形後配合調整規劃內容。

⚫ 排除現況合法工廠、特定登記工廠等合法使用
土地範圍

❖產業園區報編範圍114.54公頃

刻正辦理評估
斷層敏感區影
響情形

計畫範圍初步勘選結果



❖配合計畫區產業發展現況及未登工廠進行規劃

⚫本計畫區現況工廠家數有76家，包含合法工廠27家、特定登
記工廠20家、未登記工廠(已納管)9家及未登記(未納管)工廠
20家，3處特定地區。

⚫本計畫區現況設廠面積約48.97公頃。

四
、
產
業
園
區
產
業
引
進
規
劃
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❖引進產業類別以低污染及政策推動產業為主
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現有產業安置
合法工廠、特定登記工廠、
未登記工廠(申請納管)

周邊未登記工廠
臺中市及豐潭雅神地區
6項主要製造業

產業推動政策
智慧機械、航太及倉儲
物流產業

低污染低耗水
排除非低污染及低耗水
之產業細業別

引入支援型產業
餐飲業、金融及保險業、
科學及技術服務業等產業

▌飲料製造業
▌紡織業
▌皮革、毛皮及其製品製造業
▌木竹製品製造業
▌紙漿、紙及紙製品製造業
▌其他化學製品製造業
▌塑膠製品製造業
▌非金屬礦物製品製造業

18項 ▌基本金屬製造業
▌金屬製品製造業
▌電力設備及配備製造業
▌機械設備製造業
▌汽車及其零件製造業
▌其他運輸工具及其零件製造業
▌家具製造業
▌其他製造業
▌產業用機械設備維修及安裝業
▌倉儲業

【產業空間定位示意圖】

四
、
產
業
園
區
產
業
引
進
規
劃



五
、
土
地
整
體
規
劃
構
想
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❖整體規劃機能分區
生態

交通

防災

機能

 以現況溪頭路為基礎，規劃15-20M道路。
 配合現況動線、工廠及社區聚落分布規劃。

 山崩地滑地質敏感區、活動斷層地質敏感區排除園區
範圍，另都計範圍內則劃設農業區及公園用地。

 重視道路系統與開放空間規劃，增進災害預防機制。

 產業園區配置於屯子腳斷層西側、住宅社區配置於斷
層東側。

 公共設施多配置大甲溪側，住宅社區重鄰里空間。

 產(一)集中配置於東西向聯外道路兩側，停車場分散式
設置於產(一)間。

 住宅機能配置於鄉村區及豐潭雅神地區都市計畫間。

中段範圍

考量環境容受力，及保全既有
可建築用地，初步規劃農業區，
後續建議配合地質評估情形，
劃設適當分區及使用

都市計畫法臺中市施行自治條例

◼ 第40條：
農業區土地在都市計畫發布前已
為建地目、編定為可供興建住宅
使用之建築用地或已建築供居住
使用之合法建築物基地者，其建
築物及使用，應依該條規定辦理。

◼ 故劃設農業區可確保民眾權益，
從原使用。



六
、
開
發
執
行
方
式
及
期
程
規
劃
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工作項目 111年 112年 113年 114年 115年 116年 117年 118年 119年

產業園區核定設置

土地取得作業
(區段徵收行政作業)

公共工程施作

進駐廠商建廠、生產

註：本表為預定進度，未來仍應以實際審議及作業時間為準。

❖開發方式及進度

⚫產業園區開發方式：區段徵收。

⚫預定進度：預計113年底完成核定設置、117年下旬完成工
程施作、119年廠商進駐生產。

⚫產業用地處理原則：20%只租不售、80%出售。
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❖地質鑽探作業及地質安全評估報告製作

⚫計畫範圍涉及活動斷層地質敏感區約23.93公頃，本案佈設20
鑽探孔位，鑽探深度30公尺，符合「地質敏感區基地地質調查
及地質安全評估作業準則」之規定。

⚫地質鑽探作業全部取得地主意願，已於111.12完成20孔位鑽探

⚫112.01.05召開地質安全評估報告審查(尚須辦理修正)

地質鑽探及相關
細部調查作業

地質鑽探成果報告及地質
安全評估報告初稿

配合調整規劃範圍與內容
劃設適當分區及使用

111.10

111.12

112.01.05
召開會議
審查

(尚須修正)

釐清活動斷層影響程度、
研擬開發行為處理對策

後續配合

已完成鑽孔
圖例
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❖斷層帶地區後續規劃方向

納入報編產業園區、辦理區段徵收開發不納入報編產業園區、不辦理區段徵
收開發，維持農業使用現況

為利都計規劃完整性，活動斷層範圍納入

都計農業區規劃，維持農業使用，維持原
民眾土地使用權益。

問題①

考量建築安全問題，
活動斷層範圍建議朝

劃設公共設施用地方

式規劃，惟將導致公
設用地比例大幅提高、

影響財務評估。

問題②

因涉及環境敏感地
區，後續環境影響

評估審查通過可能

性降低。

後續尚待強化評估斷層帶開發可行性方案內容，
並敘明利弊得失，以利本局後續決策評估

經調查後推測屯子腳斷層帶與
中央地調所公告位置相近112.01.05

召開會議
審查意見

應避免新增
產業園區之
建築使用

規劃方向
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